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AUTODESK INVENTOR
PROFESSIONAL 10

EL PRODUCTO

Autodesk Inventor Professional no es
sélo una potente herramienta 3D sino
también la mejor forma de conectar a
los equipos de disefio con los inge-
nieros de fabricacion. Al poder inte-
grar los disefios 2D existentes en su
entorno de disefio 3D, permite una
evolucion sencilla y sin riesgos hacia
el disefio especializado 3D. Es el pro-
grama de disefio mecanico 3D mas
vendido en el mundo.

Este programa combina la poten-
cia de Autodesk Inventor Series con
herramientas realizadas para:

- Disefar sistemas enrutados

- Validar piezas

- Importar archivos IDF.

Ademas de su funcionalidad espe-
cializada, esta aplicacion integrada in-
cluye Autodesk Inventor Series para
disefio 2D y 3D, AutoCAD Mechani-
cal para dibujo y documentacion 2D,
y Autodesk Vault, una herramienta de
gestion de datos integrada para sin-
cronizar los esfuerzos relacionados
con el disefio entre varios equipos.
Con Autodesk Inventor Professional
se pueden realizar de forma rapida y
sencilla estas tareas:

- Disefiar modelos virtuales de ca-
bleado, cables y mazos.

- Crear automaticamente tubos,
tuberias y tubos flexibles.

- Analizar los puntos fuertes y dé-
biles de sus modelos de pieza.

- Grear geometria de tarjetas de
circuito impreso.

- Comunicar y administrar los da-
tos de disefio.

Ahora se puede desarrollar en po-
co tiempo un modelo 3D completo
del producto, minimizando los erro-
res de disefio y reduciendo los cos-
tes. Aplicando un modelo 3D virtual
puede tenerse la certeza del encaje
correcto de todas las piezas, inclui-
dos tubos, tuberias, tarjetas de circui-
to impreso, cables y mazos de ca-
bles. Todo ello en una aplicacion tni-
ca que se implementa facilmente y
ofrece un valor enorme a un precio
razonable.

HERRAMIENTAS

- La funcionalidad de empalme
permite representar con exactitud y
rapidez la conectividad en mazos que
contengan empalmes.

- Las herramientas de creacion de
tablas de clavos (nailboards) permi-

ten generar automdticamente repre-
sentaciones 2D descompuestas para
disefios 3D de mazos o cables.

- La biblioteca mejorada contiene
accesorios habituales conforme con
las normas SO, ANSI, DIN y JIS, tu-
berias, tubos y tubos flexibles, que
contribuyen a eliminar las tediosas
blsquedas de piezas.

- Pueden crearse rutas derivadas
mediante bocetos 3D para facilitar y
acelerar el tendido de tuberias en pa-
ralelo y restringirlas a otra geometria.

- Las animaciones de flexion CEF
permiten entender mejor cOmo reac-
cionan las piezas bajo tension me-
diante la animacion del resultado en
un archivo AVI.

- Los tubos flexibles ayudan a re-
ducir errores y crear documentacion
de fabricacion exacta con nuevos mo-
delos realistas para sus disefios de
tubos flexibles y accesorios.

- Permite crear piezas de mayor
calidad y reducir el nimero de fallos
ejecutando analisis de tension con
tecnologia ANSYS directamente en
Autodesk Inventor Professional.

- Pueden minimizarse los errores
de disefio y reducir costes al disefar
sistemas de cables y arneses cons-
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truyendo un prototipo virtual en vez
de confirmar en prototipos fisicos.

- El disefio de tubos permite crear
y editar tubos rapidamente mediante
potentes herramientas basadas en re-
glas y totalmente integradas, que
ahorran tiempo y reducen los errores
de proceso.

- El disefio de tuberias mejora el
tiempo y la calidad del disefio auto-
matizando la creacidn, edicion, mon-
taje y enrutamiento de tuberias.

Requisitos de sistema recomen-
dados

(Incluye cliente de Autodesk
Vault)

- Disefio de piezas y ensamblajes
(menos de 1.000 piezas):

- Procesador /ntel Pentium 4, In-
tel Xeon o AMD Athlon a 2 GHz o
mas.

-1 GB o mas de RAM y 3,5 GB de
espacio libre en disco.

- Tarjeta grafica OpenGL con
128 MB

Requisitos de sistema preferidos

(Incluye cliente de Autodesk
Vaulf)

- Disefio de ensamblajes grandes
(mas de 1.000 piezas).

- Procesador Intel Pentium 4, In-
tel Xeon o AMD Opteron a 3 GHz o
mas.

- 3 GB 0 mas de RAM y 3,5 GB de
espacio libre en disco.

- Tarjeta grafica OpenGL para
estacion de trabajo con al menos
128 MB.

Sistemas operativos compati-
bles

- Microsoft Windows XP Profes-
sional (SP1y SP2)

- Microsoft Windows 2000 Pro-
fessional (SP4)

Otros requisitos

- Gonexion a Internet para descar-
gas de web y acceso a suscripcion.

- Microsoft Internet Explorer 6
(SP1 o posterior).

- Microsoft Excel 2000 o posterior
para iParts, iFeatures, personalizacion
de roscas y disefios basados en hojas
de célculo.

- NetMeeting 3.01 o posterior pa-
ra colaboracion via web.

- Tener siempre libre al menos el
doble de espacio en disco que de me-
moria del sistema.

Nota: Estos requisitos son los re-
comendados para un uso efectivo de
Autodesk Inventor 10. Los siguientes
requisitos de sistema minimos de Au-
todesk Inventor 10 pueden usarse
con fines educativos o para el disefio
de ensamblajes pequefios: /ntel Pen-
tium, Xeon o AMD Athlon con 256
MB de RAM y 850 MB de espacio li-
bre en disco para Autodesk Inventor
10y 700 MB de espacio en disco
mds para Autodesk Inventor Profes-
sional 10. La instalacion del Centro
de contenido requiere al menos 1,5
GB mas de espacio en disco y puede
centralizarse en un servidor para per-
mitir el acceso a varios usuarios. m

Encuentro de la Quimica aplicada del Mediterraneo

EXPOQUIMIA, EUROSURFAS Y EQUIPLAST

Durante los dias 14 al 18 de no-
viembre, Barcelona se va a con-
vertir en la capital cientifica del sur de
Europa, Expoquimia, Equiplasty Eu-
rosurfas se unen para concentrar las
mejores empresas de Investigacion,
Desarrollo e Innovacion del Medite-
rraneo. El recién estrenado recinto fe-
rial de Gran Via M2 es el lugar elegi-
do para dar cabida a mds de 7.000
empresas participantes, en mas de
120.000 m? de exposicion.

Nanotecnologia, nuevos
materiales e innumerables
aplicaciones

No se comenz6 a hablar de Nanotec-
nologia hasta los afos sesenta pero,
de hecho, 2.000 afios atrds ya se em-
pleaban nanomateriales. La famosa
copa de vidrio de Licurgo (Roma, si-
glo IV a.c.) expuesta en el British Mu-
seum, cambia de color segin la inci-
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dencia de la luz: con la luz reflejada
aparece verde pero, si se observa ilu-
minada desde su interior, la luz trans-
mitida a través del vidrio hace que se
la vea roja. El andlisis del vidrio reve-
[6 que contenia particulas de plata y
oro muy pequefias (~70 nm) en una
proporcidon molar de 14:1, y es justa-
mente el tamafio de esas particulas
en suspension lo que confiere al vi-
drio los diferentes colores.

La auténtica novedad de esta tec-
nologia no radica en la fabricacion de
particulas nanodimensionales. El au-
téntico avance es que ahora se dispo-
ne de los conocimientos y recursos
técnicos necesarios para disefar y

mezclar de forma controlada estas
particulas diminutas, con lo que pue-
den crearse nuevos materiales con
propiedades imposibles de conseguir
hasta el momento con el material
original.

A tamarfios de nanoparticula, las
propiedades de los materiales cam-
bian segun el tamafio de los mismos:
dos nanoparticulas exactamente del
mismo material pero de tamafios dis-
tintos pueden presentar propiedades
(temperatura de fusion, conductivi-
dad eléctrica, color, etc.) distintas.
Ahora se tiene una nueva forma de
controlar las propiedades de los ma-
teriales: en vez de variar la composi-
cion, se varia el tamafo.

En la actualidad se trabaja basica-
mente con tres tipos de nanomateria-
les: nanoarcillas, nanotubos de
carbono y 6xidos y metales a nano-
tamafio. m
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